%QMYSL

).

<REDN,

rov

7 v

o V.,.

x

)5

® \.'G AA
Ost:

Stfedni prumyslova §kola Ostrov,
P¥ispévkova organizace
Skolni rok 2018/2019
Profilova ¢ast maturitni zkousky
Obor vzdélani: 18 — 20 — M/01 Informaéni technologie

Témata

Zkouska Soubor piredmé&ti z informatiky

Druh zkousky povinna

Forma zkousky ustni zkouska pred zkuSebni maturitni komisi

| Termin kondni zkouSky  Stanovi feditel Skoly dle platné vyhlasky.
= Tems
1. Stejnosm&rny proud — Kirchhoffovy zdkony, vykon, zdroj napéti, spojovani rezistorti a zdrojd
2 Sttidavy proud — vznik, veliginy stfidavého proudu, fizorové vyjadieni velicin
3 Polovodidové soudastky — dioda, tyristor, usmériiovade, jejich vlastnosti a charaktéristiky
4. Tranzistor jako zesiloval — zesilovani napéti, tranzistor jako spina¢
5 Operatni zesilovade — definice, typickéd zapojeni
6 Logické funkce,bit, Byte, Word. Kombina&ni a sekvendni logické obvody -
7 Ulohy kombinaéni v jazyku TECOMAT — mnemokdédy a Siemens - LOGO: motor doleva, doprava,
blokace po Stop
3 Ulohy sekvenénii v jazyku TECOMAT — mnemokédy a Siemens - LOGO: Vyhodnoceni stavu itade
) — zapnuto od , do
9. Programovani mikrofadict PIC
10. Snimace fyzikalnich veligin, logické a analogové rozhrani
11. Elektrické pohony DC, motory DC na AC
12. Elektrické pohony AC synch, asynch, krokové
13. Pneumatika a hydraulika
14. Regulace a stabilita
15. NC stroje, roboty
16 Zaklady poél’_tac‘:ﬁ, von Ngun}anova a Harvardské‘ te?orie, BIOS, nedekadické &iselné soustavy,
) pfevody mezi soustavami, signaly analogové a digitdlni, embedded systémy
17. Napéjeci zdroje pogitadh, skiing a UPS, chlazeni PC — rozdgleni, princip, vyhody, PFC, G¢innost
18. Zakladni desky, Cipové sady, roz&itujici komponenty — procesory Intel, AMD, ARM, rozhrani
19. Mikroarchitektury procesorti (Intel a AMD) — Netburst az KabyLake, AMD K8 - K12 (Ryzen)
20. Struktura a &innost procesoru (&ita¢ instruket, fadi&, dekodér instrukcei, ALU, registry,...)
21. Spoluprace procesoru s okolim pomoci V/V adres, IRQ preruieni, DMA — p#Hmy piistup do pamsti
22, Pamé&ti vnitfni — registry, Cache, ROM, RAM, DDR, princip, funkce, pouZiti
23. Pamé&ti vn&j§i - externi pamét'ové média, CD, DVD, princip ukladéni a &teni dat, rozhrani
5 4 Pevné disky, logické a fyzi'ckéf struktura diskd, FAT, NTFS, zapojeni, fadi¢e diskl: EIDE, SATA a
) SCSI, SAS, RAID pole, princip uklddani a &teni dat

25. Grafické karty, GPU, princip tvorby obrazu, paméti, sheadery, V/Vkonektory, model RGB
26. Zvukové karty, princip, tvorba zvuku, vzorkovani, e-a, a-e-pfevodniky, vystupni a vstupni konektory
27. Dataprojektory — rozd&lent, princip pfenosu obrazu, rozhrani
28. Monitory — CRT, LCD (IPS), LED, AMOLED, Plazmové - princip, funkce zatizeni, rozhrani
29. Vstupni (polohovaci) zafizeni — mysi, klavesnice, dotykové monitory — princip, rozhrani
30. | Vystupni zafizeni, principy tlsmens:sgseaymw shyltifiurloni zafizeni, kopirky, mogehCMYK
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